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DIAGNOSTIC  DE  PROCESS 

Assemblage des cartes électroniques 
 

INFORMATIONS  SUR  CE  SERVICE 
 

         
Pose et refusion des CMS Brasage par refusion Brasage à la vague 
 
Les informations suivantes ne sont données qu’à titre indicatif sur le déroulement du diagnostic 
technique de process et sur l’établissement du devis. 

 
♦ L’analyse sur site porte sur les conditions techniques de fabrication des cartes électroniques et 

particulièrement sur les points suivants : 
 
 * Installation et équipements de fabrication et de contrôle. 
 * Equipements de retouche et de réparation. 
 * Modes opératoires et instructions, mise en application. 
 * Contrôle de la conformité au référentiel. 
 * Surveillance du procédé. 
 * Maintenance préventive des équipements de fabrication. 
 * Gestion des défauts : analyse et réactivité. 
 
L’analyse peut parfaitement s’orienter et avoir pour cible la problématique de la fabrication RoHS (« sans 
plomb”). 
 
♦ La durée d’une visite technique est fonction de l’analyse à effectuer : totalité d’un procédé ou seulement des 

étapes (vague, refusion, nombre de procédé différents,…) ainsi que des problèmes évoqués lors de la 
préparation de la visite. 

 Cette connaissance de l’équipement et des problèmes éventuels est nécessaire pour définir l’ampleur de 
l’intervention et, par là même, l’établissement du devis correspondant. 

 Ces informations indispensables vous seront demandées par l’intermédiaire d’un questionnaire de 
préparation de visite. ( nous garantissons la confidentialité de ces informations au même titre que la totalité 
de notre intervention) 

 
♦ Une réunion  de clôture est réalisée en fin de visite pour faire le point “ à chaud ” des observations.  
 
Un compte rendu détaillé peut être établi avec un délai moyen de 3 semaines. Il comprend le résumé de la 
visite avec descriptif du procédé et remarques, l’indication des points critiques avec analyse et commentaires, 
les améliorations ou adaptations possibles, éventuellement les travaux préconisés. 
Il  est envoyé seulement au responsable de notre intervention, défini au préalable. 
 
Coût : devis à établir selon les travaux demandés ; merci de nous consulter. 
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